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ENDORFY Fera 5 - Prozessor-Luftkuhler -
(fur: LGA775, LGA1156, AM2+, LGA1366,

LGA1155, AM3+, FM1, LGA1150, FM2+,
LGA2011-3, LGA1151, LGA2011-3 (Square

ILM)

AM4 - LGA2066 - LGA1200 - LGA1700 - AM5) - 120 mm - Schwarz

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Kuhler
ENDORFY
EY3A005
5903018665825

Endorfy Fera 5 - Prozessor-Luftkihler - (fir: LGA775, LGA1156, AM2+, LGA1366, LGA1155, AM3+, FM1, LGA1150, FM2+,
LGA2011-3, LGA1151, LGA2011-3 (Square ILM), AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5) - 120 mm - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung
Produkttyp
Packungsinhalt
Farbe

Kompatibilitat

Lufterdurchmesser
Geblasehohe
Lufterlager
Drehgeschwindigkeit
Netzanschluss
Nennspannung

Merkmale

Abmessungen (Breite
x Tiefe x HOhe)

Endorfy Fera 5 - Prozessor-Luftkuhler
Prozessor-Luftkihler

Pactum PT-3 Warmeleitpaste
Schwarz

LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2+, LGA1366 Socket, LGA1155 Socket, Socket AM3+,
Socket FM1, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, LGA2011-3
(Square ILM) Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket
AM5

120 mm

25 mm

Dynamisches Fluid-Lager
250-1800 rpm
Lufteranschluss, 4-polig
12V

4 Warmerohre, PWM-Steuerung, semi-passiver Modus, TDP bis zu 220 W, asymmetrischer
Kuhlkorper, erweiterter Lufterdrehzahlbereich

127 cm x 7.7 cm x 15.5 cm

© 2022 tease solutions GmbH | WeberstraRe 13 | 85077 Manching | +49 8452 3599940 | services@tease-solutions.com



https://tease-solutions.com/
tel:+49 8452 3599940
mailto:services@tease-solutions.com

TeAe
JOLUTIONYS

Gewicht 590¢g

Funktionen High Performance

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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